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Hodnoceni bakalarské prace oponentem

Nézev préce: Vyuziti uhlikovych nanostruktur v elektronickych soutastkdch
Student: Martin KOPA | s | E1380322P
Oponent: Ing. Lukas Mracek

Kritéria hodnocen( price oponentem Max. body Pridélené body
Splnéni zadani prace (posuzuje se i stupen kvality spinéni) 25 22
Odborna uroven prace 50 45
Interpretace vysledk{ a jejich diskuze, pfip. aplikace 15 12
Formalni zpracovani prace, dodrzovani norem 10 7

Hodnocenl obsahu a kvality préce, pFipominky:

Autor prace se v textu zabyva vyuzitim uhlikovych nanostruktur v elektronickych soucastkéch. V prvni a druhé
kapitole jsou popsany zakladni uhlikové struktury, které je mozné zaradit do skupiny uhlikovych nanomaterilt.
Jsou uvedeny zakladni principy a vlastnosti a to s vysokou odbornou Grovni. Dal$i kapitola je vénovana
soucastkdm, které vyuZivaji popsané uhlikové nanostruktury. Jsou uvedeny vybrané typy diod a tranzistord.
Nékteré Casti jsou zbytecné detailni a pozornost mohla byt vénovana napfiklad uvedeni parametrd
popi?(ovan\}ch soucastek, neZ napfiklad rozmérlim, které bez srovnani s jinymi technologiemi ¢tenafi nic
nereknou.

Prace je pfehledné strukturovana. Jako nedostatek Ize oznacit nedipiny seznam symbolll a zkratek a chybé&jici
vysvetleni nekterych odbornych termind, které mohou, problematice neznalému ctenari, velice znesnadnit Cteni
a pochopeni textu. Autor pracoval pfevazné s cizojazycnymi literarnimi zdroji, coZ hodnotim kladné.

Celkové hodnotim praci vyborné a doporucuiji ji k obhajobé.

Dotazy oponenta k préci:

1) Ve 2. kapitole uvadite, Ze uhlikové nanotrubice vynikaji svymi mechanickymi viastnostmi. Jaky zplsobem se
provadi jejich méreni, napfiklad zmifiovana pevnost v tahu?

2) V kapitole 3.8 piSete o nemoZnosti vyuZitl tenkovrstvych tranzistorl v extrémnich podminkéch a prostredich
z dilvodu roztaveni kontakt. Jaké soucastky by se v takovém prostiedi daly pouzit?

Bakala'skou praci hodnotim klasifikaci vyborné (podie Klasifikatni stupnice dané smérnici dékana FEL)

Dne: 7.6.2016 /\./%— ..................

podpis oponenta prace



